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2025 年 11 月 6 日 

NEWS RELEASE 

MGC ウッドケム株式会社 

 

第 9 回接着・接合 EXPO 出展のお知らせ 

MGC ウッドケム株式会社（本社：東京都千代田区、社長：田代靖、以下、当社）は、2025 年 11 月 12 日

～14 日に開催される展示会「第 9 回接着・接合 EXPO」にて、ホットメルト型粘接着剤および抗菌剤・抗ウイルス加

工剤 AG アルファⓇをご紹介いたします。 

 

 当社のホットメルト粘着剤「EITACKTM」は、両面テープ代替として使用可能で、製造ラインの生産性向上に寄与し

ます。80℃環境下でも高い保持性能を有する高耐熱粘着剤「HP-R-6000 シリーズ」、様々な素材に対し高い粘着

力を発揮する「HP-R-5000」シリーズなど、幅広い用途に展開可能な製品をラインアップしております。また、糊残りせず

キレイにはがせる「HP-EP シリーズ」、低温活性かつ長オープンタイムで作業性に優れたヒートシール用接着剤「HP-NL

シリーズ」、バイオマス率 50%以上の環境対応型粘着剤「HP-R-Bio シリーズ」など、ユニークな製品もラインアップして

おります。 

抗菌剤・抗ウイルス加工剤「AG アルファⓇ」は、特許技術により銀を水溶液中に高濃度で安定化させた製品です。

洗浄剤への配合やシート材への抗菌性付与、地下鉄の抗菌加工など、多様な場面で活躍しています。さらに、銀系

抗菌剤の弱点だった塩素存在下での安定性を改善した新規開発品もご紹介いたします。 

 

 本展示会にご来場の際には是非当社ブースにお立ち寄りください。 

 

■主な展示製品 

 

 

 

 

ホットメルト型粘接着剤  水溶液型銀系抗菌剤・抗ウイルス加工剤 

「EITACKTM」      「AG アルファⓇ」 

■展示会詳細 

 第９回接着・接合 EXPO[東京] (高機能素材 Week 展内) 

 会期：2025 年 11 月 12 日 ～ 2025 年 11 月 14 日 

 会場：幕張メッセ 

WEBサイト：https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp/search/2025/directory/details.mgc%E3%82%A6%E3%

83%83%E3%83%89%E3%82%B1%E3%83%A0%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%B

E.org-9fc326a9-71d4-45aa-a8f2-5b7ce401a214.html#/ 

 

■本件に関するお問い合わせ先 

技術開発部 成長事業研究室 TEL：0463-22-1987 


